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Kombinace modulu - multifyzika

* Vzajemne se ovlivnujici
fyzikalni jevy

e Jeden neni mozné resit

nez druhého

» Redeni rliznych fyzik na
jednom modelu diky
snadnemu predavani dat
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Optimalizacni Ulohy

* Topologické

e Tvarové

e Rozmeroveé
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Propojeni s MATLABem

e Historicka spojitost

=== 14 e« UloZte a upravujte model
il jako *.m file
* Pouziti MATLAB funkci

* Export/Import
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COMSOL Multiphysics & COMSOL Server

e Simulace fyzikalnich jevl & tvorba aplikaci

* Modularni software s jednim ovladanim

e Parametrizace cehokoliv

* Moznost vlozit vlastni funkce v¢. ODR/PDR

* OptimalizaCni ulohy

* Propojeni s Matlabem } ¢ A2
e Perspektivni vyvoj . 0
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